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康欣新材料股份有限公司

关于控股子公司股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

一、股权质押情况概述

近日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的

控股子公司无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”）

55%股权质押给恒丰银行股份有限公司武汉分行（以下简称“恒丰武

汉分行”），为公司在恒丰武汉分行申请的并购贷款（主要用于置换

公司前期收购宇邦半导体所支付的并购增资款）提供担保。公司已于

2026 年 6 月 4日办理完成上述股权的出质登记。

二、股权质押情况

1.出质人：康欣新材料股份有限公司

2.质权人：恒丰武汉分行

3.质押物: 公司持有的宇邦半导体 55%股权

4.出质股权数额: 1350.175400 万元/万股

三、股权质押对公司的影响

本次控股子公司股权质押事项，系公司统筹整体融资布局、匹配

中长期战略发展规划的合理安排。现阶段公司生产经营稳健有序，具

备良好的偿债能力，本次质押相关财务风险整体可控，不会对公司日

常生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东合法权益的情形。



特此公告。

康欣新材料股份有限公司

2026 年 6月 5 日


